
塑封 IGBT 模块

芯动能塑封模块

DSC SSC DIP

注： 芯动能是宏微科技的子公司。

应用领域
低开关损耗
低杂散电感设计
高可靠性
最大工作结温175℃

性 能 特 点
汽车级应用
空压机应用
电机驱动
悬架系统
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塑封 SiC 模块

DSC SSC SDC

TPAK SMIT DIP
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